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株式会社 d&pテックは30年以上ダイヤモンド工具業一筋のエンジニアたちが
活躍している会社です。優れた技術を踏まえてダイヤモンド工具における新
しい文化を創造し、工具革命をなすべく日々邁進しております。
お客さまのことを先に考える製品開発に取り組み、ご愛顧くださるよう皆さまに
最高の製品でお応えいたします。

d&p Tech Inc. creates new culture in diamond tools based on the 

expertise of our engineers with over 30 years of experience in the 

diamond tool industry. In order to achieve innovation in the tool industry, 

d&p Tech prioritizes our customers and therefore will satisfy them with 

the best products and technological power. 

Introduction

2001. 05.	 Established d&p Tech Inc.
2002. 06.	� Super finishing vitrified grinding wheel (Utility model registration No. 0251875)
2002. 07.	 Company expanded and moved to a new location
2002. 11.	� Patent application for composite bond diamond and CBN grinding wheel
2003. 06.	� Composite fine ceramic grinding wheel for cutting and grinding of difficult-to-cut materials (Utility model registration No. 0317141)
2003. 08.	 Certified as a parts and materials specialist
2004. 06.	 Registered as a venture business 
2004. 08.	� Resin bond grinding wheel for wafer grinding (Utility model registration No. 0360739)
2004. 10.	� Vitrified diamond grinding wheel for tungsten carbide grinding (Patent registration No. 0453451)
2005. 06.	� High-performance resin bond grinding wheel for wafer grinding (Utility model registration No. 0387818)
2005. 11.	� Selected as a company holding outstanding technologies
2007. 05.	� Developed precision sapphire wafer grinding wheel for LED
2008. 02.	� Commenced diamond and CBN wheel products to the U.S.A, Japan and Southeast Asia
2009. 03.	� Selected as a partner company of the University of Incheon
2009. 07.	� Developed resin wheel for HSS and tungsten carbide precision tab grinding
2010. 12.	 Registered patent for Leveling Device for Ladder (Patent registration No. 1005068)
2011. 05.	 Obtained patent for Supporting Device for Ladder
2011. 06.	 Certified as Promising Small/Medium Exporter (Small/Medium Business Administration)
2012. 05.	 Applied for patent in Japan and in the EU for Leveling Device for Ladder
2012. 12.	 Certified as INNO-BIZ
2012. 12.	 Registered patent for Supporting Device for Ladder (Patent Registration No. 1215062)

Company History
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Products

WA-FCD	 Fine Ceramic Bonded Diamond (for Wafers)

WA-FRAD	 Fine Ceramic Resin “A” Bonded Diamond (for Wafers)

· Wafer Grinding Wheels
Single Dresser

Forming Dresser

Diamond Bite

· Diamond Dresser

PCD, PCBN Bite

PCD Reamer

PCD, PCBN Endmill

PCD, PCBN Insert

· PCD, PCBN Tools

Diamond & CBN Wheels

· �Electroplated Diamond & 
CBN Wheels

FCD	 Fine Ceramic Bonded Diamond 

FCC 	 Fine Ceramic Bonded CBN

· Vitrified Diamond & CBN Wheels

FRD 	 Fine Ceramic Resin Bonded Diamond

FRC 	 Fine Ceramic Resin Bonded CBN

FRAD 	 Fine Ceramic Resin “A” Bonded Diamond

FRAC 	 Fine Ceramic Resin “A” Bonded CBN

· Resin Diamond & CBN Wheels

FMD 	 Fine Ceramic Metal Bonded Diamond

FMC 	 Fine Ceramic Metal Bonded CBN

· Metal Diamond & CBN Wheels

2001. 05.	 株式会社 d&pテック設立
2002. 06.	 �スーパーフィニッシング・ビトリファイド研削砥石 (実用新案登録0251875)
2002. 07.	 会社の拡張移転
2002. 11.	 �複合結合剤型ダイヤモンドおよびCBN研削砥石特許出願
2003. 06.	 �難削材の切断と研磨用複合ファインセラミック研削砥石 (実用新案登録O317141)
2003. 08.	 部品素材専門企業認証
2004. 06.	 ベンチャー企業に登録
2004. 08.	 �ウェハー研磨用レジンボンド研削砥石 (実用新案登録O360739)
2004. 10.	 �超軽合金研削用ビトリファイドダイヤモンド研削砥石 (特許登録O453451)
2005. 06.	 �ウェハー研磨用高性能レジンボンド研削砥石 (実用新案登録O387818)
2005. 11.	 優秀技術保有企業に選定
2007. 05.	� LED用サファイアウェハー精密研磨用ホイール開発
2008. 02.	 �アメリカ、日本、東南アジアにダイヤモンドおよびCBNホイール輸出をスタート
2009. 03.	 仁川大学協力会社に選定
2009. 07.	 �HSS、超軽合金精密タップ研磨用レジンホイール開発
2010. 12.	 �はしごの平行維持装置  特許登録 (特許登録1005068)
2011. 05.	 �はしごの転倒防止装置  特許出願
2011. 06.	 �輸出有望中小企業に認定 (中小企業庁)
2012. 05.	 はしご平行維持装置 日本、EUに特許出願
2012. 12.	 INNO-BIZ 認証
2012. 12.	 はしごの転倒防止装置  (特許登録1215062)
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ダイヤモンド&CBN研削工具の表示

Grit Size

※Grit Size [砥粒径] (µ) ≒ 15,000/M (M; Mesh Size)

D 140 N 100 B - 3.0 W

US(JIS)MESH FEPA(㎛) Application(適用)

    30/40# D602

Grinding
研削

    40/50# D427

    50/60# D301

    60/80# D252

  80/100# D181

100/120# D151

120/140# D126

140/170# D107

170/200# D91

200/230# D76

230/270# D64

270/325# D54

325/400# D46

400/500# 40~60

US(JIS)MESH MICRON(㎛) Application(適用)

     500# 30~40

Lapping
研磨

     600# 22~36
     800# 20~30
  1,000# 15~25
  1,200# 10~20
  1,500#   8~16
  1,800#   6~12

Polishing 
研磨

  2,000#   5~10
  3,000#   4~8
  5,000#   3~6
  8,000#   2~4
12,000#   1~3
14,000#   0~2
28,000#   0~1
60,000#   0~1/2

Indication of diamond &
CBN grinding wheels

Hardness
結合度

Bond Types
結合剤

Grit Material
砥粒の種類

Grit Size
粒度

   D	 Natural Diamond (天然ダイヤモンド)

  SD	 Synthetic Diamond (合成ダイヤモンド)

SDC	 Synthetic Diamond Coated (合成コーティングダイヤモンド)

CBN	 Cubic, Boron, Nitride (立方晶窒化ホウ素)

 J	 Very Soft (もっとも軟らかい)
 L	 Soft (軟らかい)
 N	 Normal (普通)
 P	 Hard (硬い)
 R	 Very Hard (もっとも硬い)

Resin (レジン)   R, B

Metal (メタル)   M

Vitrified (ビトリファイド)   V

Electroplated (電着)   P

 50    2.2ct/cc

 75    3.3ct/cc

100   4.4ct/cc

125   5.5ct/cc

150   6.6ct/cc

175   7.7ct/cc

200   8.8ct/cc

Thickness of Grit Parts 

(使用厚さ[Ｘ層])

  W      Wet Type (湿式)

   D      Dry Type (乾式)

W/D    For both wet and dry type 

            (湿・乾式混用)

Concentration 
集中度

Thickness of Grit Parts 
砥粒層の厚さ

Wet/ Dry Types
湿/乾式
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ダイヤモンド&CBNホイールの標準形状

Standard Shape of Diamond &
CBN Wheels

DW

1A1

1A1R

1A1RSS

1A6Q

1A8

1A10R

1B1

1E1

1EE1

1E9

1F1

1FF1

1FF6Y

1K1

1V1

2A2

2FF2

2P4V

2P5

2V4

2V5

3A1

3E9

3V1

6A2

6A9

6FF6Y

9A3

9U1

11A2

11C9

11V4

11V5

11V9

12A2

12V4

12V5

12V9

14A1

14V1

15A2

15V4

15V5

15V9

HMF

HH1



Wafer Grinding Wheels

結合剤 (ボンド)：強力的な結合力をもつファインセラミック粉末を2回加
工し、ダイヤモンドパウダーと混ぜて高温で
燒結させた後、組織に一定の気孔と削り切屑排出能力を向上させた結合剤
で作り上げました。

特徴

・ ビトリファイドダイヤモンドホイールより快削性に優れます。
・ ウェハー研削表面にできる傷の深さを最小限に抑えられます。
・ ウェハーの表面を平たく研削できます。
・ �快削性によってウェハー中央および端部分にできる傷の深さがほぼ一定

に出ます。
・ �高温ファインセラミック粉末結合剤を用いて、ビトリファイドダイヤモ

ンドホイールより耐摩耗性に優れます。
・  抜群の快削性で、端部分にチッピングができません。

WA-FCD用途 : �シリコン、LT <LiTa03>、サファイア、石英、ガラス、		
セラミックなど

ファインセラミック粉末なので、

Bond : This product is made of diamond powder and twice processed, high 
cohesive, minute fine ceramic powder with powerful cohesion. And then it 
is sintered at a high temperature. With uniform blowholes, it guarantees the 
high rate of chip discharging ability. 

Features

• �Has an excellent free-cutting property compared to vitrified diamond 

wheels.

• Minimizes the damage depth of ground wafer surfaces. 

• Makes the flat surface of ground wafers.

• �Its excellent free cutting property guarantees uniform damage depth of 

the center and the edges.

• �As a high temperature fine ceramic powder bond, it has superior abrasion 

resistance to vitrified diamond wheels.

• Its excellent free cutting property makes no chipping on the edges.

WA-FCD Usages : Si, LT <LiTa03>, Sapphire, Quartz, Glass, Ceramic, etc. 

As Fine Ceramic Powder ;

WA-FCD 
Fine Ceramic Bonded Diamond (for Wafers)
ファインセラミックダイヤモンド(ウェハー用)
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結合剤 (ボンド)：強力的な結合力をもつファインセラミック粉末を2回加工
し、ダイヤモンドパウダーと混ぜて高温で燒結。この焼結製品にフェノー
ルレジンを含浸させてから、快削性の優れた｢A｣成分を入れ、ボンド組織に
一定の気孔と削り切屑排出能力を向上させた結合剤で作り上げました。

特徴

・ ビトリファイドダイヤモンドホイールより快削性に優れます。
・ ウェハー研削表面にできる傷の深さを最小限に抑えられます。
・ ウェハーの表面を平たく研削できます。
・ �快削性によってウェハー中央および端部分にできる傷の深さがほぼ一定

に出ます。
・ �高温ファインセラミック粉末結合剤を用いて、ビトリファイドダイヤモ

ンドホイールより 耐摩耗性に優れます。
・ 抜群の快削性で、端部分にチッピングができません。

WA-FRAD用途 : �シリコン、LT <LiTa03>、サファイア、石英、ガラス、		
セラミックなど

ファインセラミック粉末なので、

Bond : This product is made of diamond powder and twice processed, high 
cohesive, minute fine ceramic powder with powerful cohesion. And then it 
is sintered at a high temperature. The sintered product is impregnated with 
phenol resin and the “A” ingredient with a free cutting property and is added 
to make uniform blowholes and improve chip discharging ability. 

Features

• Has an excellent free-cutting property compared to resin diamond wheels.

• Minimizes the damage depth of ground wafer surfaces.

• Make the flat surface of ground wafers. 

• �Its excellent free cutting property guarantees uniform damage depth of 

the center and the edges.

• �As a high temperature fine ceramic powder bond, it has superior abrasion 

resistance to resin diamond wheels.

• Its excellent free cutting property makes no chipping on the edges.

WA-FRAD Usages : Si, LT <LiTa03>, Sapphire, Quartz, Glass, Ceramic, etc. 

As Fine Ceramic Powder ;

WA-FRAD 
Fine Ceramic Resin “A” Bonded Diamond (for Wafers)
ファインセラミックレジン“A”ボンドダイヤモンド(ウェハー用) 
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Vitrified Diamond & CBN Wheels

結合剤 (ボンド) : 強力的な結合力をもつファインセラミック粉末で製造。
成分量によって組織が変えられ、強度と削り切屑排出力も調整できます。

・ ビトリファイドホイールと研削性に優れます。
・ �ファインセラミック粉末を用いて、ビトリファイドホイールより耐摩耗

性に富みます。
・ 被削材の適用範囲が広いです。
・ レジンホイールに比べ、Micron(㎛)の使用範囲が広いです。
・ レジンホイールに比べ、最高の形状維持力および耐摩耗性を誇ります。
・ 抜群な砥粒結合力で、研削性および寿命に優れます。
・ 合理的な工具費用を実現します。

FCD用途 : �PCD、PCBN、超軽合金、セラミック、サーメット、石英、		
サファイアなど

FCC用途 : �HSS、SK、ダイス鋼、SCM、SNCM、SUJ、切削工具鋼、		
構造用鋼、耐摩耗工具鋼など

※ 外径：ø500までRim Type製造

特徴

Bond: This product is made of high cohesive, minute fine ceramic powder 
with powerful cohesion. According to the quantity of ingredients, its structure 
can be changed and chip discharging efficiency can also be controlled.

• Has the same grinding efficiency with vitrified wheels.
• �As a fine ceramic powder, it has superior abrasion resistance to vitrified wheels.
• A variety of workpieces can be applied.
• A wide range of Micron(㎛) can be used compared to resin wheels.
• Has superior form retention and abrasion resistance to vitrified wheels.
• �The excellent cohesion of abrasive grains guarantees superior grinding 
efficiency and long lifecycle.

• Realizes reasonable charges for tools.

FCD Usages : �PCD, PCBN, Tungsten Carbide, Ceramic, Cermet, Quartz, 
Sapphire, etc.

FCC Usages : �HSS, SK, Dies Steel, SCM, SNCM, SUJ, Cutting tool steel, 
Structural alloy steel, Abrasion resistant tool steel, etc.

※ Manufactures various types of rims with an exterior diameter up to ø500

Features

FCD 
Fine Ceramic Bonded Diamond
ファインセラミックボンドダイヤモンド

FCC
Fine Ceramic Bonded CBN
ファインセラミックボンドCBN
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結合剤 (ボンド)：強力的な結合力をもつファインセラミック粉末にフェノ
ール樹脂を含浸させて製造。ファインセラミック粉末とフェノール樹脂の
成分造成量によって組織が変えられ、強度および削り切屑排出力も調整で
きます。

・ FCDの次に優れた快削性を発揮します。
・ 被削材の適用範囲が広いです。
・ レジンホイールに比べ、Micron(㎛)の使用範囲が広いです。
・ レジンホイールに比べ、最高の形状維持力および耐摩耗性を誇ります。
・ 抜群な砥粒結合力で、研削性および寿命に優れます。
・ 合理的な工具費用を実現します。
・ 気孔および弾性を有するため、優れた粗度の研削仕上げ面が得られます。

FRD用途 : 天然ダイヤモンド、PCBN、超軽合金、フェライトなど
FRC用途 : 切削工具鋼、構造用鋼、耐摩耗工具鋼など

特徴

Bond: This product is made of high cohesive, minute fine ceramic powder 
impregnated with phenol resin. According to the quantity of fine ceramic 
powder and phenol resin, its structure can be changed and its strength and 
chip discharging efficiency can also be controlled.

• Has an excellent free-cutting property after following FCD
• A variety of workpieces can be applied.
• A wide range of Micron(㎛) can be used compared to resin wheels.
• Has superior form retention and abrasion resistance to resin wheels.
• �The excellent cohesion of abrasive grains guarantees superior grinding 
ability and long lifecycle.

• Realizes reasonable charges for tools. 
• �Due to its blowholes and elasticity, it make an excellent fine grinding 

surface.

FRD Usages : Natural Diamond, PCBN, Tungsten Carbide, Ferrite.
FRC Usages : �Cutting tool steel, Structural alloy steel, Abrasion 

resistant tool steel, etc.

Features

FRD 
Fine Ceramic Resin Bonded Diamond
ファインセラミックレジンボンドダイヤモンド

FRC
Fine Ceramic Resin Bonded CBN
ファインセラミックレジンボンドCBN
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Resin Diamond & CBN Wheels

結合剤 (ボンド)：強力的な結合力をもつファインセラミック粉末にフェノ
ール樹脂およびA(研削性に優れる)を含浸させて製造。成分造成量によって
組織が変えられ、強度および削り切屑排出力も調整できます。

・ FCD同様、快削性を発揮します。
・ 被削材の適用範囲が広いです。
・ レジンホイールに比べ、Micron(㎛)の使用範囲が広いです。
・ レジンホイールに比べ、最高の耐摩耗性を誇ります。
・ 抜群な砥粒結合力で、研削性および寿命に優れます。
・ 合理的な工具費用を実現します。
・ 気孔および弾性を有するため、優れた粗度の研削仕上げ面が得られます。

FRAD用途 : �PCBN、超軽合金、サーメット、石英、サファイア、		
セラミック、フェライトなど

FRAC用途 : �HSS、SK、ダイス鋼、SCM、SNCM、SUJ、切削工具鋼、		
構造用鋼、耐摩耗工具鋼など

特徴

Bond: This product is made of high cohesive, fine ceramic powder 
impregnated with phenol resin and “A” (excellent grinding ability). According 
to the quantity of ingredients, its structure can be changed and its strength 
and chip discharging efficiency can also be controlled. 

• Has the same free cutting property with FCD.
• A variety of workpieces can be applied.
• A wide range of Micron(㎛) can be used compared to resin wheels. 
• Has superior form retention and abrasion resistance to resin wheels.
• �The excellent cohesion of abrasive grains guarantees superior grinding 
efficiency and long lifecycle.

• Realizes reasonable charges for tools.
• Due to its blowholes and elasticity, it make an excellent fine grinding surface. 

FRAD Usages : �PCBN, Tungsten Carbide, Cermet, Quartz, Sapphire, 
Ceramics, Ferrite, etc.

FRAC Usages : �HSS, SK, Dies Steel, SCM, SNCM, SUJ, Cast Iron, Cutting 
tool steel, structural alloy steel, abrasion resistant tool 
steel, etc.

Features

FRAD 
Fine Ceramic Resin “A” Bonded Diamond
ファインセラミックレジン“A”ボンドダイヤモンド

FRAC
Fine Ceramic Resin “A” Bonded CBN
ファインセラミックレジン“A”ボンドCBN
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結合剤 (ボンド)：強力的な結合力をもつファインセラミック粉末にメタル
パウダーを含浸させて製造。ファインセラミック粉末とメタルパウダーの
成分造成量によって組織が変えられ、性能も調整できます。

・ レジンの次に優れた快削性を発揮します。
・ レジンホイールより耐摩耗性に富んでいます。
・ レジンホイール同様、ツルーイングとドレシングしやすいです。
・ レジンホイールに比べ、Micron(㎛)の使用範囲が広いです。
・ レジンホイールに比べ、最高の形状維持力および耐摩耗性を誇ります。
・ 抜群な砥粒結合力で、研削性および寿命に優れます。

FMD用途 : 超軽合金、サーメット、フェライト、CNC M/C Fluting
FMC用途 : HSS、SCM、SNCM、SUJ、切削工具鋼、CNC M/C Fluting

※ �CNC M/C Fluting時には他製品と比べて結合剤の特性上、抜群の研削性
・形状維持力および耐摩耗性を誇ります。

特徴

Bond: This bond is made of high cohesive minute fine ceramic powder 
impregnated with metal powder. According to the quantity of fine ceramic 
powder and metal powder, its structure can be changed and its strength 
and chip discharging ability can also be controlled.

• Has superior free-cutting property after following resin wheels.
• Has superior abrasion resistance to resin wheels. 
• Supports the easy trueing and dressing same with resin wheels.
• A wide range of Micron(㎛) can be used compared to resin wheels.
• Has superior from retention and abrasion resistance to resin wheels. 
• �The excellent cohesion of abrasive grains guarantees superior grinding 
ability and long lifecycle.

FMD Usages : Tungsten Carbide, Cermet, Ferrite, CNC M/C Fluting
FMC Usages : HSS, SCM, SNCM, SUJ, CNC M/C Fluting

※ ��When CNC M/C fluting, the bonded material guarantees 
superior grinding ability, form retention and abrasion resistance 
to any other product.

Features

FMD 
Fine Ceramic Metal Bonded Diamond
ファインセラミックメタルボンドダイヤモンド

FMC
Fine Ceramic Metal Bonded CBN
ファインセラミックメタルボンドCBN
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WorkPiece Materials

被削材名

FCD FRD FRAD FMD

Fine Ceramic 
Diamond

Fine Ceramic
Resin Diamond

Fine Ceramic
Resin “A” Diamond

Fine Ceramic 
Metal Diamond

Tungsten Carbide

超軽合金
◎ ◎ ○ ◎

Tungsten Carbide + Steel

+ Welded Part

超軽合金+スチール+溶接部
- ◎ ○ ◎

Tungsten Carbide Tip Saw

超軽TIP SAW
- ◎ ○ ◎

PCD, PCBN ◎ ◎ ◎ -

Cermet

サーメット
◎ ○ ◎ ◎

Quartz

石英
◎ ○ ◎ -

Ceramic

セラミック

AIN
ZrO2

Si3N4

TiC
SiC

Al2O3

Si

◎ ○ ◎ -

◎ ○ ◎ -

Ferrite

フェライト

Before Sintering  

燒結前
◎ ○ ○ ◎

After Sintering

燒結後
◎ ◎ ○ ◎

Sapphire

サファイア
◎ - ◎ -

結合剤別の被削材用途

Diamond
Bond Table for Materials
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結合剤別の被削材用途

CBN
Bond Table for Materials

WorkPiece Materials

被削材名

FCC FRC FRAC FMC

Fine Ceramic 
CBN

Fine Ceramic
Resin CBN

Fine Ceramic
Resin “A” CBN

Fine Ceramic 
Metal CBN

SKH. SKS. KS

切削工具鋼 ○ ◎ ○ ◎

SKH. SKS. 

Dies Steel, SKD

工具鋼、炭素工具鋼
◎ ◎ - ◎

Carbon Steel, S-C, SCM, SNC, 

SNCM, SCM. 

SNCM. SCr. SUJ 

構造用鋼

◎ ○ ○ ◎

Stainless Steel, 

Aluminum

ステンレス鋼、
アルミニウム

- ◎ ◎ -

SKD. Stellite

耐摩耗工具鋼
◎ ○ ○ -

Cast Iron  

鋳鉄 - ◎ ◎ ◎
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Certification  特許
Classification

区分
Registration No.

登録番号
Registration Date

登録年月日
Name of Invention 

発明の名称
Remarks

備考

Patent

特許
0453451

Oct. 8, 2004

2004年10月08日
Vitrified diamond grinding wheel for tungsten carbide grinding 

超軽合金研削用ビトリファイドダイヤモンド研削砥石

Utility Model

実用新案
0251875

Jun. 13, 2002

2002年06月13日
Super finishing vitrified grinding wheel

スーパーフィニッシング・ビトリファイド研削砥石

Utility Model

実用新案
0317141

Jun. 9, 2003

2003年06月09日

Composite fine ceramic grinding wheel for cutting and grinding 

of difficult-to-cut materials

難削材の切断と研磨用複合ファインセラミック研削砥石

Utility Model

実用新案
0360739

Aug. 23, 2004

2004年08月23日
Resin bond grinding wheel for wafer grinding 

ウェハー研磨用レジンボンド研削砥石

Utility Model

実用新案
0387818

Jun. 15, 2005

2005年06月15日

High-performance resin bond grinding wheel for wafer grinding

ウェハー研磨用高性能レジンボンド研削砥石

Patent

特許
1005068

Dec. 23, 2010

2010年12月23日

Leveling device for ladder

はしごの平行維持装置

Patent

特許
1215062

Dec. 17, 2012

2012年12月17日

Supporting device for ladder 

はしごの転倒防止装置

Business Partners  主要取引先

In Korea
韓国内の取引企業

Transaction 
Commencement Date

取引開始年月

Products Manufactured
生産製品

Products Used
使用製品名

Daegu Tec

テグ テック
2003. May~

Vitrified Diamond Wheel for PCD PCBN Insert

PCD PCBNインサート用ビトリファイドダイヤモンドホイール
FCD

Diamond Wheel for Ceramic and Cerment Insert Grinding

セラミック、サーメットインサート研磨用ダイヤモンドホイール
FRAD

Anjeon Industrial

安全工業
2004. Jan~

Vitrified CBN Wheel for Automotive Valve Grinding

自動車バルブ研磨用ビトリファイドCBNホイール
FCC

GURING Korea

2005. Sep~

Diamond Wheel for Tungsten Carbide Grinding

超軽合金研磨用ダイヤモンドホイール
FMD

CBN Wheel for HSS Grinding 

HSS研磨用CBNホイール
FMC

2008. May~
Vitrified Diamond Wheel for PCD Reamer Grinding 

PCD Reamer研磨用ビトリファイドダイヤモンドホイール
FCD

YG-1 2006. Aug~

CBN Wheel for HSS Tap Grinding 

HSS TAP研磨用CBNホイール
FRAC

Diamond Wheel for Tungsten Carbide Tap Grinding 

超軽合金TAP研磨用ダイヤモンドホイール
FRAD

Mapal HTT

マパルHTT
2009. Apr~

Vitrified Diamond Wheel for PCD Reamer Grinding 

PCDリーマー研磨用ビトリファイドダイヤモンドホイール
FCD

Poongsan Metal

豊山金属 
2009. Jul~

Resin CBN Wheel for HSS Cutter Grinding 

HSSカッター研磨用レジンCBNホイール
FRC

Kyocera Precision 

Tools Korea

韓国京セラ精工 

2010. Mar~
Vitrified Diamond Wheel for PCD and PCBN Insert Grinding 

PCD、PCBNインサート研磨用ビトリファイドダイヤモンドホイール
FCD

¨
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